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F/ICOM/TF/01/03

Catre: Colegiul Tehnologic din Chisinau
Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 8/1

Data: 04.01.2023

GARANTIE BANCARA nr. GB/0002754
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achizitionarea ferestrelor pentru caminul nr. 1 (inclusiv
demontare/instalare), conform invitatiei la licitatia nr. ocds-b3wdp1-MD-1672040797960 din 26.12.2022.

OTP Bank S.A., adresa juridica bd. Stefan cel Mare 81A, mun. Chisinau, MD - 2012, Republica Moldova, ne

obligam fata de Colegiul Tehnologic din Chisindu sa platim suma de 8 000 (Opt mii) MDL, la prima sa cerere

scrisa si fara ca acesta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia, ca in cererea sa,

autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta si datorata, este din cauza existentei uneia sau mai

multora dintre situatiile urmatoare:

1. Ofertantul "PROVLADINA CONSTRUCT" S.R.L. si-a retras sau si-a modificat oferta in perioada de
valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertd raméane valabild pentru perioada de timp specificatd in Anexa nr.2 Anuntul de
Participare, incepind cu data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu Anexa nr.2 Anuntul de
Participare, si rdmane obligatorie si poate fi acceptatd in orice moment pana la expirarea acestei
perioade

2. Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul "PROVLADINA CONSTRUCT" S.R.L. nu a constituit
garantia de buna executie;

3. Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul "PROVLADINA CONSTRUCT" S.R.L. a refuzat sa
semneze contractul de achizitie publica de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo conditie, specificata n
documentatia de atribuire inainte de semnarea contractului de achizitie publica de bunuri/servicii.

Prezenta garantie este valabila pina la data de 06.03.2023.

Digitally signed by Tarasiuc Olga
Date: 2023.01.04 12:17:18 EET

Cu respe(%sason: MoldSign Signature

| cation: Moldova i )
Dna Olga Tarasiuc Digitally signed by Susarenco Ion

Sef Sectie Angajamente Retail Micro si Corporate Date: 2023.01.04 14:57:34 EET

OTP Bank S.A Reason: MoldSign Signature
o Location: Moldova

Aceasta garantie a fost emisa in format electronic si constituie un document electronic original. Autenticitatea si integritatea semnaturii
electronice, urmeazé sa fie verificatd prin intermediul platformei electronice https://msign.gov.md. In cazul cand validarea semnéturii
electronice nu poate fi efectuata, va rugam sa ne contactati prin email catre tradefinance@otpbank.md. La imprimarea pe hartie, se va
obtine o copie a acestui document.
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